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Hurdaya ayrılacak malzemeler ile ilgili 

birimlerden tutanak gelir.  

 

Hurdaya Ayırma Komisyonu kurulması için 

harcama yetkilisi onayı alınır.  

Hurdaya ayrılacak 

mı? 

Hurdaya ayrılan veya imha edilen taşınırlar 

için düzenlenen TİF’in ekine kayıttan düşme 

teklif ve onay tutanağının bir nüshası bağlanır 

ve dosyalanır.  

Taşınır işlem fişi keserek çıkış işlemi yapılır.  

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığına bildirilir. 

Malzemeler kayıtta kalır. 
Kayıttan düşme teklifi ve onay 

tutanağı Harcama yetkilisi onayına 

sunulur.  

Hurdaya ayrılması karar 
verilenler için kayıttan düşme 

teklif ve onay tutanağı 
düzenlenir.  

 

Hurdaya ayrılan malzeme hurda 

deposuna teslim edilir. 


